Planowana emisja obligacji przez Archicom S.A.
Raport biezgcy nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporzqgdzenia MAR

Zarzad spoétki ARCHICOM S.A. (,,Spétka”) informuje, ze planuje wyemitowanie w terminie do 28 lutego
2020 roku obligacji (,Obligacje”). Podstawg emisji Obligacji jest Umowa Programowa dotyczaca
Programu Emisji Obligacji do maksymalnej wartosci nominalnej 250.000.000 PLN z dnia 17 czerwca
2016 r. (,Umowa Programowa”) wraz z pdzniejszymi zmianami zawarta przez Spotke z mBankiem S.A.
z siedzibg w Warszawie.

Obligacje bedg obligacjami zwyktymi, niezabezpieczonymi. Obligacje bedg emitowane na podstawie
przepiséw ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. wraz z pdzniejszymi zmianami, Umowy
Programowej oraz uchwaty Zarzadu Spoétki. Obligacje bede emitowane jako obligacje na okaziciela nie
majgce formy dokumentu. Obligacje bedg rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierow
Wartosciowych (,KDPW”) za posrednictwem Agenta Emisji. Obligacje bedg oferowane w sposdb
niewymagajgcy publikacji prospektu lub memorandum informacyjnego podlegajgcego zatwierdzeniu
przez KNF.

Szczegbtowe parametry Obligacji, w tym wartos¢ emisji oraz wysokos¢ oprocentowania zostang
ustalone w procesie budowania ksiegi popytu.

Spoétka opublikuje odrebny raport biezgcy dotyczacy realizacji powyzszego planu emisji Obligacji w
terminie do dnia 20 lutego 2020 r.



